
30% FORCE 최적화로 30%는 기본
비효율(허공/무부하) & 과부하 제거

10% G5.1 Q1 R3.5.7에서 R1.3.5로 
과감한 코너가감속에도 과부하 걱정 없음

가공 테스트
샘플 영상
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아직도, 
0.2mm 가공깊이에 
머물러 있으십니까?

10% 더 깊게 깎아도 안전하니까
절입량 증가에도 떨림 없는 가공

◀ ‌�0.2mm 
CUT DEPTH

◀ ‌�0.4mm 
CUT DEPTH

50%
단축!

과감하고 
안전하게!  
VERICUT FORCE



최적화 방법
상태 이송 속도 칩 두께

최적화 적용 후 가변 고정

가변 칩두께 고정 칩두께

고정 피드 가변 피드

상태 이송 속도 칩 두께

최적화 적용 전 고정 가변

 ‌최적화는 간단하다!

가공이 되지 않는 허공/무부하 가공이 전체 가공의 50%를 차지합니다. 그리고 급격히 튀는 과부하 구간은 1%도 되지 않지만 

대부분의 NC 프로그램은 이 1%의 위험 구간을 피하기 위해 아주 천천히 가공됩니다.

FORCE는 급격히 튀는 과부하 구간을 안전한 속도로 가공하도록 최적화하고 허공과 무부하 가공 구간은 빠르게 가공할 수 있도록 

자동으로 최적화합니다. 또한 가공 부하를 고려해서 최적화하기 때문에 공구 떨림이나 파손을 제거하고 품질을 향상시킵니다.
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가공부하 분석 그래프

과부하 가공최적화 전

최적화 후

절삭력(N)

가공속도(mm/min)

안전하게!

왜 VERICUT FORCE인지  
분석데이터가 그 해답을 말해줍니다.

공구파손!

허공 가공 무부하 가공

가공 속도 향상

무부하 가공

허공 가공


